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Pn. T1

Wt. T1

Śr. T1

Cz. T1
Ekonomika i rachunkowość J.Biernacka  

s.2/19
TD III ćw. gr.1 

Uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych
P.Boruszewski s.1/30 (co 2 tyg.)        

 TD III ćw.gr.1

Konstrukcje meblarskie w.  A.Ozaist-Przybyła/ 
M.Grześkiewicz s.1/36                                                                                     

TD III gr.1

Konstrukcje meblarskie A.Ozaist-Przybyła/ 
M.Grześkiewicz s.1/36                                                                                      

TD III ćw. gr.1

Komputerowe 
wspomaganie 

prac 
inzynierskich 

CAD w. 
S.Oleńska s.1/28                                                                                                                                    

TD III

Hydrotermiczna obróbka drewna  
D.Szadkowska s.2/43

TD III ćw.gr.1

Komputerowe sterowanie procesami 
produkcyjnymi M.Cyrankowski s.1/44

 TD III ćw.gr.1

Komputerowe wspomaganie prac 
inzynierskich CAD  S.Oleńska s. 1/14                                                                                              

TD III ćw.gr.1

Uszlachetnianie drewna i tworzyw 
drzewnych w. P.Boruszewski s.A-I                                          

TD+Meb III

"Między nauką a praktyką" seminarium z 
przedstawicielami przemysłu drzewnego 

s.A-I

Urządzenia produkcyjne R. Auriga  s.015 
(Hala)

TD III ćw.gr.1

Hydrotermiczna 
obróbka drewna  w. 

E.Dobrowolska 
s.0/45                                    
TD III                 

Urządzenia produkcyjne w. R.Auriga s. 
s.015 (Hala)  TD III ćw. gr.1
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PLANY mogą ulec zmianie

Seminarium inżynierskie I E.Dobrowolska 
s.2/20 (co 2 tyg.) 

TD III ćw. gr.1

Komputerowe 
sterowanie 
procesami 

produkcyjnymi  
w. 

M.Cyrankowski 
s.2/20
 TD III

Eksploatacja 
obrabiarek w.  

J.Wilkowski s.1/44 
lub 015 (Hala)

 TD III

Eksploatacja obrabiarek J.Wilkowski s.1/44 
lub 015 (Hala)
 TD III ćw.gr.2


